
 

 

RÖHM GmbH Geschäftsführer: Dr. Michael Fried Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Exclusively subjected to our general terms  
Heinrich-Röhm-Str. 50 Sitz der Gesellschaft: Sontheim/Brenz  Geschäfts- und Einkaufsbedingungen,  and conditions of sales, delivery and purchasing,  
D-89567 Sontheim/Brenz Registergericht: Amtsgericht Ulm, abrufbar unter www.roehm.biz available at www.roehm.biz 
Tel. +49 7325 16 0 HRB 660018   
Fax +49 7325 16 510 St.-Nr. 2864007/02228 
E-mail: info@roehm.biz UST-ID.-Nr. DE 145571648 
www.roehm.biz BBN-Nr. 40192086, ILN 4019208000008 

Kontakt und Informationen: 

RÖHM GmbH  
Frank Heiler 
Heinrich-Röhm-Str. 50 
89567 Sontheim a.d. Brenz 
Tel. +49 (0)7325 / 16 -364 
frank.heiler[at]roehm.biz 
www.roehm.biz 

 

 
Röhm gewinnt Prodex-Award 

  
Erneut konnte Röhm für seine innovative 
Weltneuheit einen der begehrtesten Preise der 
Maschinenbaubranche entgegennehmen: Den 
Schweizer Prodex-Award anlässlich der 
gleichnamigen Messe in Basel. Gewonnen hat das 
Platinenspannfutter der „micro technology“-Reihe, 
mit dem der Spann- und Greiftechnikspezialist 
erstmals die beidseitige Bearbeitung von Platinen in 
einer Aufspannung ermöglicht. 
 
Auf der Prodex-Messe in Basel wurde dem Geschäftsführer der schweizer 
Niederlassung, Damiano Casafina, der 3. Preis überreicht. Bereits im September 
gewann Röhm mit dem gleichen Spannfutter den MaschinenMarkt-Award zur AMB: Die 
Verantwortlichen sind sich einig: „Gleich zwei Preise für ein Produkt innerhalb so kurzer 
Zeit zu bekommen zeigt eindeutig das große Innovationspotenzial unseres 
Platinenspannfutters – und, dass die standortübergreifende Zusammenarbeit unserer 
Unternehmensgruppe bestens funktioniert.“ 
 
Das Platinenspannfutter ist eine gemeinsame Entwicklung der schweizer Röhm-
Niederlassung und den deutschen Werken Dillingen und Sontheim. „Die Anstrengungen 
haben sich gelohnt“, so alle Beteiligten.  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Der Prodex Award ziert die 
Weltneuheit von Röhm, das 
Platinenspannfutter für effiziente und 
präzise Platinenbearbeitung 


